
型技術協会 第11７回「技術交流会」 

『(株)サイベックコーポレーション 

サイベックＤＮＡが息づく超精密地下工場』を見る 
 

(株)サイベックコーポレーションは、スタンピング加工における研究開発から部品供給まで

のトータルエンジニアリングを確立している企業です。社風として先進的な技術開発にチャレ

ンジし社員の知恵と技能を最大限に生かして、より高機能・高品質・低コストなモノづくりに

挑戦しミクロン精度での精密プレス金型の製作から、超精密プレス加工による高精度部品加工

を行っています。 

コア技術である超精密冷間鍛造順送プレス工法において、精密金型に使用される設備を自社

開発することで、より高精度な精密金型加工を可能にし、ミクロン精度での高精度部品のプレ

ス化を実現しています。 

今回の工場見学と講演は、(株)サイベックコーポレーションがこれまでに取り組んできた

『 モノづくりへの挑戦 』についての講演と、その最先端とも言える 超精密地下工場 の見学

を行います。 
今回の技術交流会が、多数の会員の皆様にとりましてグローバル競争に勝ち抜くための、ト

ータルソリューションを学ぶ機会になると確信いたします。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 開 催 要 領 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆開催日時：２０１３年７月９日(火) 

◆見 学 先：(株)サイベックコーポレーション 

      〒399-0704 長野県塩尻市広丘郷原南原1000-15 

◆主  催：(社)型技術協会 

◆交  通：JR塩尻駅よりタクシー5分（徒歩約30分） 

◆集  合：12時 50分 ㈱サイベックコーポレーション 

◆内   容：   司 会               日立ツール(株)  保坂 光一郎 氏 

13：00～13：10  ご挨拶・会社概要のご説明 

13：10～14：05  「サイベック流もの創り経営戦略と地下工場の概要」 

(株)サイベックコーポレーション 代表取締役社長  平林 巧造 氏 

14：05～15：05  工場見学 

15：05～15：25  質疑・休憩 

15：25～16：20  「非接触三次元計測と検査解析及びリバースエンジニアリングについて」 

東京貿易テクノシステム(株) スキャニングテクノロジー部 技術センター 

センター長  兼尾 利宏 氏 

16：20～16：30  質疑 

16：30～16：50  名刺交換交流会 

 

◆解散予定：現地解散 17：00頃  



 

◆参加費 ：１名につき１２,０００円 

※個人会員Ａ入会申込付き 27,375円（ご希望の方は事務局までお問合わせ下さい） 

内訳：参加費12,000円＋入会金3,000円＋5月入会時年会費12,375円 

 

◆募集人数：２５名 

 

◆申込締切：２０１３年６月２４日（月） 

（参加の可否は申込締切後、７月２日（火）までにご連絡いたします） 

※申込締切日後のキャンセルはできません。参加費をお支払いいただきます。 

 

◆申込方法：ホームページよりオンライン申込（http://www.jsdmt.jp/） 

１）駐車場に限りがございますので、車来場は申込先着順とさせていただきます。 

２）参加決定者には参加券と請求書をお送り致します。参加費の納入は参加確定後に 

お願い致します。 

  ３）当日、機密誓約書等への記名が必要となる場合がございますので予めご承知置き下さい。 

４) 昼食の準備はございません。昼食をお済ませになって集合下さい。 

 

◆問合先：一般社団法人 型技術協会 

〒231-0011  横浜市中区太田町6-79 アブソルート横濱馬車道ビル201号室 

TEL：045-224-6081  FAX：045-224-6082  E-mail：info@jsdmt.jp 

 


